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Schwerpunkt ASICS/SOCS

ASIC-Geschaft wird ausgebaut

Ende 2007 hat On Semiconductor AMI Semiconductor (AMIS)
tibernommen und damit auch deren ASIC-Technologien. Seitdem
war nicht mehr viel von den ASIC-Aktivitidten zu héren. Das hat
sich innerhalb der letzten Wochen gedndert: Erst wurde das IP-
Portfolio deutlich vergréert, und jetzt erfolgt der Einstieg in die

110-nm-Technologie.

On Semiconductor hat erst im
Mirz dieses Jahres sein IP-Port-
folio durch eine Lizenzverein-
barung deutlich vergrofert. Mit
diesem Abkommen kann das Un-
ternehmen seinen ASIC-Kunden
mehr als 30 neue, synthetisierba-
re [P-Blocke zur Verfligung stel-
len, die bereits in Silizium getes-
tet sind. Darunter finden sich bei-
spielsweise USB 2.0, Ethernet-
MAC, Prozessorkerne, Timing-Ge-
neratoren und DDR-1/2/3-Spei-
cher-Controller. Jetzt geht On Se-

miconductor noch einen Schritt
weiter und macht den Sprung auf
den ndchsten Technologieknoten.
In Zukunft kann On Semicon-
ductor ASICs nicht nur mit den
bereits mit AMIS tibernommenen
Technologien (0,5-, 0,35-, 0,18-
und 0,13-pm-Strukturen) ferti-
gen, sondern ab sofort auch mit
Hilfe von 110-nm-Geometrien.
Die Technologie selbst kommt
von LSI - ehemals LSI Logic und
frither weltweit, zumindest zeit-
weise, das grofite ASIC-Unterneh-
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men. Die SP110-Plattform ist eine
Kupfertechnologie, die maximal
neun Metallisierungslagen, ein-
schlieflich zwei Verteilungslagen
(RDLs: Redistribution Layer), auf-
weist. Die Technologie unterstiitzt
Core-Spannungen von 1,2 V und
[/O-Spannung von 1,8, 2,5, 3,3
und 5,0 V. Die maximalen Fre-
quenzen hat On Semiconductor
mit 450 MHz spezifiziert. Kunden
kénnen On Semiconductor eine
Netzliste oder ein RTL-File fiir
SP110 iibergeben.

Mit dem Abkommen mit LSI
hat On Semiconductor aber nicht
nur die Prozesstechnik gekauft,
sondern sich auch Zugriff auf die
dazugehorigen, in Silizium getes-
teten IP-Blécke von LSI gesichert.
»Wir haben uns diverse Prozesse
auch von anderen Firmen angese-

hen, aber gerade das umfassende
IP-Portfolio von LSI war einer der
ausschlaggebenden Faktoren, wa-
rum wir uns fiir das Abkommen
mit LSI entschieden haben,« er-
klart Klosterboer. Damit stehen
bei On Semiconductor in Zukunft
zum Beispiel auch Serdes-Lasun-
gen fiir PCle-, Gigabit-Ethernet
und XAUI-Schnittstellen zur Ver-
fligung. Die Fertigung der 110-nm-
ASICs erfolgt in der Gresham-Fab,
die On Semiconductor im April
2006 ebenfalls von LSI {ibernom-
men hatte.

Es stellt sich die Frage, warum
On Semiconductor den 110-nm-
und nicht den 90-nm-Prozess von
LSI gekauft hat? Klosterboer: »Die
110-nm-Prozesstechnologie war
die letzte, die LSI damals noch in

seiner Gresham-Fab anlaufen lief, »
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LSI hat dementsprechend dort be-
reits Silizium mit diesen Strukturen
gefertigt. Deshalb kénnen wir so-
fort mit dieser Technologie starten
und miissen den Prozess nicht erst
aufwendig in unsere Fab transferie-
ren.«

Zu Zeiten von AMIS gehorte das
Unternehmen nicht zu den GrofRen
unter den Standardzellen-ASIC-An-
bietern. Vielmehr kam der grofite
Umsatzanteil, den AMIS im ASIC-
Bereich erzielte, von der FPGA-to-
ASIC-Konvertierung, aufierdem
hatte das Unternehmen stark auf
Structured-ASICs gesetzt, Wie sieht
es heute damit aus? Laut Kloster-
boer steht die FPGA-to-ASIC-Kon-
vertierung auch heute noch fiir

Bob Klosterboer, On Semiconductor

)) Frither war unser mageres
IP-Portfolio ein Nachteil fiir unser
ASIC-Geschift, aber jetzt haben wir
diesen Nachteil ausgemerzt, {{

mehr als die Halfte des ASIC-Um-
satzes. Und Klosterboer weiter:
»Structured ASICs stellen auch heu-
te noch die kosteneffektivste Mog-
lichkeit dar, ein ASIC zu realsieren.«
Die meisten ASIC-Anbieter sind
aber mittlerweile wieder aus dem
Structured-ASIC-Geschdft ausge-
stiegen, weil der Markt sich bei
weitem nicht so entwickelt hat, wie
alle gehofft hatten. Auch Klosterbo-
er bestatigt, dass die Erwartungen
nicht erfiillt wurden, zum Grofteil
weil in dieser Technologie bei wei-
tem nicht das IP zur Verfligung
steht, das die Kunden haben wol-
len. Dennoch hdlt On Semicon-
ductor an diesem Bereich fest, al-
lerdings konzentriert sich das Un-
ternehmen damit auf ganz speziel-
le Anwendungen und adressiert

nicht alle Mdrkte. Und hier kénnen
laut Klosterboer auch Designs ge-
wonnen werden,

Dass AMIS nicht zu den Grofien
der Standardzellen-ASIC-Anbieter
gehdort hat, lag laut Klosterboer un-
ter anderem daran, dass im [P-Port-
folio grofRe Liicken klafften. Doch
durch die Verfiigbarkeit von mehr
als 30 neuen IPs, die On im Mairz
angekiindet hatte, und der jetzt er-
folgten Vereinbarung mit LSI ist die-
ses Problem {iberwunden. Dement-
sprechend ist Klosterboer iiber-
zeugt, dass das Unternehmen in
Zukunft in diesem Markt eine ge-
wichtigere Rolle spielen wird.

Die Zahl der ASIC-Design-Starts
geht seit Jahren zuriick, ein Grund,
warum beispielsweise LSI aus die-
sem Markt ausgestiegen ist. On will
diesen Geschaftsbereich ausbauen,
gleichzeitig gibt es aber bereits
etablierte Unternehmen, die seit
langem im Standardzellen-Geschaft
tdtig sind, wie passt das zusam-
men? Klosterboer: »Die Design-
Starts gehen zwar zuriick, aber der
ASIC-Umsatz ist immer noch sehr
grofd.«

On Semiconductor will sich laut
seiner Aussage auf die Bereiche »In-
dustrieelektronik«, »Riistungsin-
dustrie«, »Kommunikation«, »Luft-
und Raumfahrt« sowie »medizini-
sche Anwendungen« konzentrie-
ren. Damit steht das Unternehmen
zwar nicht in direkter Konkurrenz
zu IBM, aber beispielsweise diirf-
ten NEC Electronics oder auch Fu-
jitsu Microelectronics dhnliche An-
gaben zu ihren Zielmdrkten ma-
chen, und auch das Technologie-
portfolio der einzelnen Anbieter
stimmt bis zu einem gewissen Grad
tiberein.

Hat On hier iiberhaupt eine
Chance, sich zu etablieren? Kloster-
boer ist zuversichtlich, denn einer-
seits wiirden die groflen Kunden
immer auf zwei Lieferanten setzen,
andererseits bestehen beispielswei-
se amerikanische Riistungsunter-
nehmen immer auf einem amerika-
nischen Lieferanten. Aufierdem
konne On aufgrund seines umfas-
senden Prozess- und Technologie-
portfolios stets die kostenglinstigs-
te Losung anbieten. Klosterboer:
»Wir planen fiir die SP110-Plattform
auch Military/Aerospace-spezielle
Qualitatsstandards wie QML und
AS9100.« (st) 2

ASICs sind nicht tot . . .

... wenn man’s
richtig macht

Die Zahl der ASIC-Design-
Starts fillt, laut Gartner um 22
Prozent in diesem Jahr. ASSPs
sind auf dem Vormarsch, und
die FPGA-Hersteller wollen
sich von beiden Markten An-
teile wegschnappen. Sind die
ASICs zum Tode verurteilt?

»Ganz und gar nicht, erkldrte Dr.
Kurt Huang, Director Marketing
von Global Unichip, auf einer
Diskussionsrunde zum Thema
»Low-Cost-FPGAs oder Custom
Silicon?« im Rahmen des Global-
press Electronics Summit 2009.
»Wir haben unseren Umsatz von
2006 in Hihe von 103 Millionen
Dollar auf 215 Millionen Dollar
2007 und 294,7 Millionen Dollar
im vergangenen Jahr gesteigert.
Da kann man nicht vom 'toten
ASIC-Markt' reden.«

Allerdings ist Global Unichip
kein traditioneller Hersteller von
Cell-Based-1Cs, sondern sieht sich
als ein fabless ASIC-Hersteller.
Fertigen ldsst das Unternehmen
bei TSMC. Weil TSMC an Global
Unichip beteiligt ist, kann man
Global Unichip auch als den
ASIC-Arm von TSMC sehen. »Un-
ser Geschdftsmodell sieht ganz-
dhnlich wie das einer Foundry
aus, unsere Kunden profitieren
auch ganz dhnlich wie bisher die
fabless 1C-Hersteller: geringere
Kosten, geringeres Risiko«, sagt
Dr. Kurt Huang.

Global Unichip ist nicht das
einzige Unternehemn, das das
Modell des fabless ASIC-Herstel-
lers verfolgt. Firmen wie Faraday
(die in einem dhnlichen Verhalt-
nis zu UMC steht wie Global Uni-
chip zu TSMC), eASIC, eSilicon
und Open Silicon zdhlen eben-
falls dazu.

Das Geschaftsmodell der fab-
less ASIC-Hersteller ist relativ
neu. Wie immer mit solch neuen
Modellen, konnen die etablierten
Hersteller den Sinn nicht so recht
erkennen: Die IDMs halten es

schlicht nicht fiir praktikabel,
und die PLD-Hersteller sehen
nicht, wie die fabless ASIC-Her-
steller die grundsdtzlichen ASIC-
Probleme l6sen konnen. Ein we-
sentliches Problem sehen sie in
den NRE-Kosten, die in bedenk-
liche Hohen stiegen, wenn die
ASICs mit Hilfe der neuesten Pro-
zesse gefertigt wiirden. Einige se-
hen schon die 100-Millionen-Dol-
lar-Schwelle erreicht.

Die Frage ist natiirlich, was
man bei solchen Vergleichen zu
den NRE-Kosten zdhlt und mit
welchen Kosten man sie auf der
FPGA-Seite vergleicht. Dr. Kurt
Huang, Director Marketing von
Global Unichip, macht da eine ei-
gene Rechnung auf: »Wir haben
ein 15-Millionen-Gatter-Design
auf der 65-nm-Ebene durchge-
fithrt und dem Kunden dafiir
NRE-Kosten von unter 10 Millio-
nen Dollar berechnet.«

Das zweite Argument, das die
PLD-Hersteller gerne ins Feld fiih-
ren: Weil die NRE-Kosten so hoch
liegen, gibt es kaum noch ASIC-
Entwicklungen unter 90 nm. Das
ldsst Huang ebenfalls nicht gel-
ten. Derzeit arbeite sein Unter-
nehmen schon an zwei 40-nm-
Designs, der Anteil der 65-nm-
Designs liege bei 45 Prozent.
Auch wenn Global Unichip den
dominierende Anteil des Umsat-
zes noch mit 130-nm-ASICs gene-
riere, in einem Jahr von heute ab
wiirden die 90- und 65-nm-Chips
dominieren.

Und schlieflich - wieder ge-
gen die PLD-Hersteller gewandt,
die behaupten, nun auch in der
Leistungsaufnahme mit den
ASICs gleichziehen zu kénnen -
bemerkt Dr. Huang lapidar: »Es
gibt nichts, was so wenig Leis-
tung aufnimmt wie ein ASIC.«
Dariiber hinaus diirfe man auch
nicht vergessen, dass 80 Prozent
der Leistungsaufnahme eines
Gerdtes von der Systemarchitek-
tur bestimmt sei und nicht
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